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Elektronikai alkatrészek roncsolasos vizsgalata

A mikro-elektronikai alkatrészek roncsolasos vizsgalata nagy multra tekint vissza és igen
sokrét. A kis nagyitasu optikai mikroszkoptél a SEM, TEM mikroszkopos analizisig tobbféle
vizsgalati mddszer létezik. Ezekhez a megfigyelésekhez azonban elengedhetetlen a vizsga-
lando feliilet jol lathatova tétele.

183.5zam

Az alkatrészek alapanyagainak sokszinlsége,
Osszetettsége és nagy széma azonban komoly
feladat elé allitja az anyagvizsgalé laboratériu-
mok munkatarsait.

Minta darabolas

Leggyakrabban a gyémant tércsas precizios
vagodgépeket hasznaljuk. Ezekbe mind beagya-
zott, mind a bedgyazas nélkuli prébdkat be le-
het fogni és a PWB lapok vagasahoz kiilon erre
a célra hasznalhato feltéttel is ki lehet egésziteni
a gépet.

A PWB kuponok kivagasahoz kupon kivagé
gépet hasznaljunk, mely jelentésen meggyorsit-
ja avizsgalatot.

Bedgyazas

A minta beédgyazasa az elektronikai alkatré-
szeknél fokozottan kritikus. Az egy mintaban
el6forduld alapanyagok és ezek tulajdonsaga-
inak kilonbozosége, esetleges hoérzékenysé-
ge és a gyakori apré hézagok miatt gondosan
kell kivalasztani a bedgyazé gyantat. A vakuum
alatt az id6éigényes (kotési id6: min.45-60min)
epoxi gyantaval torténé beagyazas az egyediili
megoldas, bar a rutin mintaknal bizonyos jobb
mindségu akril gyantdk is hasznalhatdak (koté-
si id6: 10min). Az epoxik kivalasztasakor figyelni
kell az anyag zsugorodasi tulajdonsagait, mert a
csiszolds-polirozas soran a kialakulé hézagokba
beragadé abrazivok tonkre teszik a minta feli-
letét.

A PWB kuponok nagy mennyiségben torténé
vizsgélatdhoz kiegészité bedgyazé eszkdzokkel
egy probaba akar 6 kupont is beagyazhatunk,
ezzel rengeteg id6t takarithatunk meg. A ku-

ponok felf(izésének még
egy oriasi elénye van,
hogy a mintdink min-
dig pontosan me-
rélegesek lesznek a
csiszoldsi sikra. Ezzel
a modszerrel és egy
Z irdnyu anyagle-
vélasztast méré
csiszolégéppel
nagy pontossag-
gal csiszolhatunk
egy adott sikig.
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2. dbra PWB kuponok bedgyazdsa

Csiszolas-polirozas

Az el6készités soran figyelem-
be kell venni a minta kilénb6z6
alapanyagainak viselkedését és
tulajdonsagait. Néhany esetet
ezért kilon vizsgalunk.

Nyomtatott aramkordk el6készitése

A nem erdsitett lapok el6készi-
tése 4 |épésben, gyorsan kiilono-
sebb probléma nélkil elvégez-
heté. A kerdmia erdsitésti nyom-
tatott aramkori lapok elékészité-
sénél a kerdmia tulajdonsdgait
kell figyelembe venni, ezért ag-
resszivabb abrazivokat kell hasz-
nalnunk.

Forraszanyag vizsgalat

A lagy forraszanyagok el6ké-
szitésekor arra kell Ggyelni, hogy
a csiszoléanyag szemcséi ne ra-
gadjanak bele a minta puhdbb,
pl. 6lom rétegébe.

A magas hdémérsékletl for-
raszanyagok el6készitése gon-
dot okozhat, kiilondsen akkor, ha
keramia is jelen van. Ezért az el6-
z6ektdl eltéréen kell elékészite-
ni. Eléfordulhat ebben az estben
is, hogy az abrazivok beleragad-
nak a mintaba és tigyelni kell po-
lirozéskor a lekerekedés elkeri-
lésére.

Flexibilis aramkorok

A flexibilis lapokndl is a be-
agyazaés a kritikus. A poliimid és
poliészter rétegek rugalmassaga
miatt a mintat 2 Giveglap kozé ra-
gasztjuk specialis modszerrel és
alacsony viszkozitdsu epoxival

bedgyazzuk. Ezt kovetéen a csi-
szolas és a polirozas csiszolopa-
pirral és gyémant szuszpenziéval
torténik.
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Mikroszkop és szamitogépes
képfeldolgozas

Az elkésziilt csiszolat sztereo-,
vagy fémmikroszkép (esetleg
SEM, TEM) alatt kerdl kiértékelés-
re. A mikroszkoépra régzitett CCD
kamera és képarchivélé szoftver
segitségével a felvételek archi-
valhatdak, kalibralhatdak és ana-
lizalhatdak. A mérés végezetével
pedig kinyomtathaté az automa-
tikusan elkészitett jegyz6konyv.
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